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[2020~2021]   웨이퍼레벨본딩장비용이중서보웨이퍼이송시스템개발

[2020~2022]  스마트물류센터를위한자기부상다중병렬이송및분류시스템핵심기술개발

[2022~현재진행중]  HBM 제조를위한초박형웨이퍼핸들링용본딩/디본딩장비및접착제상용화기술개발(With  제우스)

[2021~현재진행중]   스마트로봇가공을위한그리핑모듈러로봇및스마트워크피스홀더개발

Key Project

Contact 

연수구분 구분 지원내용 비고

학연협동생
근로연수생

석사과정 164만원/월 4일/주근무기준
원천세및 4대보험료공제후 지급

박사과정 220만원/월

연구별정 - 200만원/월 5일주근무기준(학부생기준)
원천세및 4대보험료공제후 지급

E-mail : hak1414@kitech.re.kr

TEL : 041-589-8553

• 반도체/바이오/로봇가공장비관련다양한프로젝트참여
• 국내&외학회참여기회부여
• Ansys/Matlab등교육참석기회부여
• 기숙사지원 (여유분에한하여가능, 비용자부담)

*(연구별정은최대 6개월가능)

모집분야
• 기계공학/메카트로닉스공학/전기,전자공학석/박사희망학생
• 반도체/바이오장비등장비설계/해석/제어/평가기술에관심이있는학생

Research Area

Advanced Packaging Equipment

Hybrid Bond 장비 TBDB 장비

Bio manufacturing
Equipment

조직 검체 Cutting 장비

Robot manufacturing
Equipment

로봇 가공 장비

• Nano actuator 기반장비내요소모듈개발
• 국내주요기업들과공동개발 (실산업수요반영개발)

이학준 선임연구원

* E-mail 문의요망


